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Seskupeni ovlddanych zrcadel tenkého filmu, pro optické
projekéni systémy, zahrnuje spinaci matrici (102), seskupeni
(103) M x N pért podptirnych prostfedkt (104) a dalsi
seskupeni (105) M x N ovladacich struktur (106), kde spinaci
matrice (102) obsahuje podkladovou vrstvu (110) z izolatniho
materidlu, kaZdy pér podpirnych prostfedki (104) je zhotoven
z izolaéniho materidlu a kde ka?da ovlddaci struktura (106)
obsahuje odrazovou vrstvu (107), elastickou vrstvu (108)

z izolaéniho materidlu a elektrovychylujici vrstvu (109)

z piezoelektrického materidlu. Na hornim povrchu (111)
podkladové vrstvy (110) je vytvofena prvni, druh4 a tfeti linie
vodivych obrazcl (112, 113, 114), pfitemZ prvni a druh4 linie
vodivych obrazci (112, 113) jsou pro ptenos obrazového
signélu a Fdiciho signalu pFipojeny k vn&j$imu zdroji a tfeti
linie vodivych obrazcii (114) tvofi vedeni obrazového signélu
ke kaZdé ovladané struktufe (106), kazdy podpurny prostfedek
(104) je umistén na hornf stran& druhé a tfeti linie vodivych
obrazcii (113, 114), ka2d4 ovladaci struktura (106) déle
obsahuje prvni, druhy, stfedni, tieti a &tvrty vystupek (115,
116, 117, 118 a 119), vzijemne oddélené mezerou (120), dale
obsahuje par akénich &lent (121) a pér vstupnich akénich
¢lentt (122) s bliZSim a vzdalen&jdim koncem (123, 124),
pfi¢emZ kazdy z akénich &lent (121) a kazdy ze vstupnich
akénich Elenti (122) je pfilehly ke kaZdému podplirnému
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Seskupeni ovladanych zrcadel tenkého filmu

Oblast techniky

Vynilez se tyka optického projekéniho systému, zejména seskupeni M x N ovladanych zrcadel
tenkého filmu pouzitelného v tomto systému.

Dosavadni stav techniky

Mezi riznymi projekénimi systémy existujicimi v oboru, je dobfe znam opticky projek&ni systém
schopny poskytnout obraz o vysoké kvalité ave velkém méfitku. U takového optického
projekéniho systému svétlo zlampy rovnomé&mé osvétluje seskupeni napiiklad M x N
ovladanych zrcadel, kdy kazdé zrcadlo je spojeno s kazdym z ak&nich Elenit. Ak&ni Eleny mohou
byt zhotoveny zelektrovychylujicich materialii, napfiklad z piezoelektrickych nebo
elektrostrikénich materiald, které se vlivem pouzitého elektrického pole deformuji.

Odrazené svételné paprsky od kazdého zrcadla dopadaji na otvor (3térbinu) naptiklad optické
pfepazky. Pfivedenim elektrického signdlu na kaZzdy akZni &len se relativni poloha kaZdého
zrcadla k plivodnimu svételnému paprsku méni, &imZ zpisobuje odchyleni optické drahy
odrazeného paprsku od kazdého zrcadla. JelikoZ se opticka draha kaZdého odraZeného paprsku
méni, méni se i mnozstvi svétla odraZzeného od zrcadel a prochazejiciho $térbinou, &imz dochazi
k modulovani intenzity paprsku. Modulované paprsky prochazejici $térbinou dopadaji na
projekéni plochu prostfednictvim optického zafizeni, jakym je napfiklad soustava projekénich
Colek, a vytvaii na projekéni plo3e obraz.

Je znidm opticky projekéni systém, ktery pouziva seskupeni M x N ovladanych zrcadel tenkého
filmu, a ktery bude popsén podrobngji dale v souvislosti s piklady provedeni vynalezu, u néhoZz
Jjednim z hlavnich nedostatkii seskupeni - ovladanych zrcadel tenkého filmu je to, Ze zahrnuje
aktivni matrici, vetné seskupeni tranzistort, a to za (&elem poskytovéni fidicich a obrazovych
signali kazdému ovladanému zrcadlu, coZ pfili§ zvySuje naklady na vyrobu seskupeni.

Podstata vynalezu

Cilem tohoto vynalezu je poskytnout seskupeni M x N ovladanych zrcadel tenkého filmu, které
se obejde bez seskupeni M x N tranzistorl zahrnutych do aktivni matrice, za ielem poskytnuti
fidicich a obrazovych signali kazdému ovlddanému zrcadlu tenkého filmu.

Dalsim cilem tohoto vynélezu je poskytnout seskupeni M x N ovladanych zrcadel tenkého filmu
vEetné prostfedki, které jsou novosti, a které poskytuji Fidici a obrazové signaly kazdému
ovladanému zrcadlu tenkého filmu.

Dal3im cilem tohoto vynélezu je poskytnout seskupeni M x N ovladanych zrcadel tenkého filmu,
kdy kazdé ovladané zrcadlo tenkého filmu vyuZivé par vstupnich aké&nich &leni.

V souladu s jednim aspektem tohoto vynalezu se poskytuje seskupeni ovladanych zrcadel
tenkého filmu, pro optické projekéni systémy, zahrnujici spinaci matrici, seskupeni M x N pari
podpirnych prostiedkd a daldi seskupeni M x N ovladacich struktur, kde spinaci matrice
obsahuje podkladovou vrstvu zizolaéniho materidlu, kazdy par podplrnych prostfedki je
zhotoven zizolaéniho materidlu a kde kaZda ovladaci struktura obsahuje odrazovou vrstvu,
elastickou vrstvu zizolaéniho materidlu a elektrovychylujici vrstvu z piezoelektrického
materialu, jehoZ podstata spo&iva v tom, Ze na hornim povrchu podkladové vrstvy je vytvorena
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prvni, druh4 a tfeti linie vodivych obrazcd, pfitemZ prvni a druh4 linie vodivych obrazci a jsou
pro pfenos obrazového signdlu afidiciho signdlu pfipojeny k vnéj$imu zdroji a tteti linie
vodivych obrazcii tvofi vedeni obrazového signalu ke kazdé ovladané struktufe, kazdy podpirny
prostfedek je umistén na horni stran& druhé atfeti linie vodivych obrazcd, kazdd ovladaci
struktura dale obsahuje prvni, druhy, stfedni, tfeti a&tvrty vystupek, vzijemné oddélené
mezerou, dile obsahuje par ak&nich &lent a par vstupnich ak&nich &lendi s bliz&im a vzdalendjsim
koncem, pti¢emZ kazdy z ak&nich &len akaZdy ze vstupnich ak&nich &lenii je pfilehly ke
kaZdému podpiirnému prostfedku svym bliz§im koncem, kaZdy ze vstupnich akénich &lent je
dale opatfeny izolatni vrstvou pfipevnénou kjeho spodni strané u vzdilen&jiiho konce
a kontaktni vrstvou pfipevnénou ke spodni stran& izola&ni vrstvy.

KaZdy akéni €len vyhodn& zahrnuje &ist odrazové vrstvy, &ast pruzné vrstvy, elektrodovou
signlovou vrstvu a &ast elektrovychylujici vrstvy a predp&tovou elektrodovou vrstvu.

Elektrodova signdlovéa vrstva v kazdém akénim &lenu miize byt elektricky spojena s tfeti linii
obrazci.

Podle dalSiho vyhodného provedeni vynalezu zahrnuje kazdy vstupni akéni &élen zahrnuje st
odrazové vrstvy, &ist pruiné vrstvy, elektrodovou vrstvu vstupniho signalu, &ist elektro-
vychylujici vrstvy a vstupni ptedp&tovou elektrodovou vrstvu.

Elektrodova vrstva vstupniho signalu v kazdém vstupnim akénim &lenu je vyhodn& elektricky
spojena s druhou linii obrazc.

Podle jest€ dalsiho vyhodného provedeni vynalezu elektrodova vrstva v kazdém akénim &lenu je
elektricky spojena se vstupni pfedp&tovou elektrodovou vrstvou v kazdém vstupnim ak&nim
¢lenu.

Dile je vyhodné, kdyz predp&tova elektrodova vrstva a vstupni predpétova elektrodova vrstva
v kazdém ak&nim ¢lenu a ka?dém vstupnim ak&nim &lenu jsou vrstvy o stejném napéti.

Kazdy akéni Clen je dale vyhodng v paru umistény pod prvnim a &vrtym vystupkem, je-li kazdy
vstupni akéni ¢len v paru umistény pod druhym a tfetim vystupkem.

Kone¢né, kazdy akéni &len mize byt v paru umistény pod druhym a tfetim vystupkem, jeli kazdy
vstupni akéni Elen v paru umistény pod prvnim a &tvrtym vystupkem.

Jestlize je kazdy vstupni ak&ni &len umistény pod prvnim a &tvrtym vystupkem, kde je kazdy
ak&ni €len v paru a kazdy vstupni akéni &len v paru vetknuty do kazdého podptirného &lenu svym
bliz8im koncem, kde je kazdy vstupni akéni &len dale opatfen izolaéni vrstvou pfipojenou ke
spodni €asti u vzdalen&j$iho konce &lenu a kontaktni vrstvou upevnénou ke spodni &asti izoladni
vrstvy, kde je Fidici signal, poskytnuty prostfednictvim druhého vodivého obrazce, zaveden na
kaZdy vstupni akéni ¢len, &imz zpiisobi, Ze se par vstupnich ak&nich &lenti ohne smérem dol,
coz donuti kontaktni vrstvu na kaZdém vstupnim ak&nim &lenu, aby se dostala do kontaktu
s prvnim a tfetim vodivym obrazcem, &imZ se obrazovému signilu umoZituje pfenos z prvniho
vodivého obrazce do tfetiho vodivého obrazce, atim do kazdého ak&niho &lenu, co¥ zpiisobi
vychyleni paru akénich &lend v ka2dé ovladaci struktufe, coz ma za nasledek vychyleni &asti
stfedniho vystupku struktury, kterd pfitom zachoviva rovinny tvar, coZ umoZiuje stfednimu
vystupku, jako celku, odraZet svételné paprsky.
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Piehled obrazki na vvkresech

Dfive uvedené idal$i cile aznaky spadajici do rdmce tohoto vynilezu budou ziejmé
z nésledujiciho popisu provedeni, kterému se dava pfednost, a z pfipojenych vykresi na kterych

obr. 1 znazoriiuje pfi¢ny fez znimym seskupenim M x N ovladanych zrcadel tenkého filmu,

obr.2 znazoriluje perspektivni pohled na seskupeni M x N ovladanych zrcadel tenkého filmu
zobr. 1,

obr.3 znazoriuje piiény fez seskupenim M x N ovladanych zrcadel tenkého filmu v souladu
s provedenim, kterému se dava pfednost, podle tohoto vynalezu,

obr.4 znizoriiuje &4ste¥ny pidorys spinaci matrice, kterd se pouZiva u seskupeni M x N
ovladanych zrcadel tenkého filmu z obr. 3,

obr.5 znazoriiuje piidorys ovladanych zrcadel u seskupeni z obr. 3,
obr. 6 znazorfiuje pti¢ny fez akéniho ¢lenu v ovladaném zrcatku, podle vynélezu a

obr. 7 znazoriiuje pti¢ny fez vstupniho ak&niho &lenu ovladaného zrcitka podle vynalezu.

Priklady provedeni vynalezu

Na obr. 1 a2 je perspektivné znazornéno seskupeni 10 M x N ovladanych zrcadel 11 tenkého
filmu, které se pouziva u optického projekéniho systému, pficemZ toto seskupeni 10 zahrnuje
aktivni matrici 12, seskupeni 13 M x N ovladacich struktur 14 filmu, seskupeni 15 M x N
podptrnych &lenti 16 a seskupeni 7 M x N zrcadlovych vrstev 18. Aktivni matrice 12 zahrnuje
podkladovou vrstvu 19, seskupeni M x N transistorii (neni zndzornéno) a seskupeni 20 M x N
spojovacich terminald 21. Kadd ovladaci struktura 14 v seskupeni 10 ma prvni aa druhy
ovladaci dil 22(a) a 22(b) a stfedni dil 22(c) umistény mezi nimi, pfitom oba dily 22(a) a 22(b)
maji identickou strukturu akaZdy zahrnuje alespofi tenkou vrstvu filmu 23 zelektro-
vychylujiciho materialu, naptiklad piezoelektrického materialu, ktera ma horni a spodni povrch
24 a 25, déale pruznou vrstvu 26 se spodnim povrchem 41 a prvni a druhou elektrodu 28, 29.
Pruzna vrstva 26 je umisténa na hornim povrchu 24 elektrovychylujici tenké vrstvy filmu 23.
Prvni adruhd elektroda 28 a29 je umisténd na hornim aspodnim povrchu 24 a25
elektrovychylujici tenké vrstvy filmu 23, kde elektricky signal pfivedeny na elektrovychylujici
tenkou vrstvu filmu 23, kter je umisténa mezi prvni a druhou elektrodou 28 a 29, zpiisobuje jeji
deformaci a deformaci ovladacich dilt 22(a), 22(b). Kazdy podpirny ¢len 16 se pouZiva pro
drzeni kazdé z ovladacich struktur 13 na svém misté, arovnéz pro elektrické spojeni kazdé
ovladaci struktury 14 s aktivni matrici 12. Kazda zrcadlova vrstva 18 zahrnuje prvni stranu 30
a druhou protilehlou stranu 31 a stfedni &ast 32 umist&nou mezi nimi, tak jak je to znidzornéno na
obr. 2, kde je prvni strana 30, druh4 protilehla strana 31 astfedni strana 32 kazdé zrcadlové
vrstvy 18 upevnéna na horni &4sti prvni, druhé a stfedni vrstvy 22(a), 22(b), 22(c) kazdé ovladaci
struktury 14 tak, Ze kdyZ se prvni a druhy ovladaci struktura 14 pisobenim elektrického signélu
deformuje, stfedni dil 22(c) v kazdé ovladaci struktufe 13, atim i stfedni ¢ast 32 odpovidajici
zrcadlové vrstvy 18, se vychyli (ale zistane plochym), ¢imZ umozni vSem stfednim Castem 32
odrazet svételné paprsky, coZ mé za nésledek zvySeni optické vykonnosti.

Jednim z hlavnich nedostatkii popsaného seskupeni 10 ovladanych zrcadel 11 tenkého filmu je
to, ze zahrnuje aktivni matrici 12, v&etn& seskupeni tranzistord, ato za G¢elem poskytovani
fidicich a obrazovych signali kazdému ovladanému zrcadlu 11, coZ ptili§ zvySuje naklady na
vyrobu seskupeni 10.
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Obr. 3 az 7 poskytuji rizné pohledy na seskupeni M x N ovladanych zrcadel tenkého filmu podie
tohoto vynalezu, které se pouzivé u optického projekéniho systému, kde M a N jsou u provedeni
tohoto vynalezu, kterému se dava pfednost, cela &isla. Je nutné vzit na védomi, Ze podobné dily,
které se vyskytuji na obr. 3 aZ 7, jsou oznadeny stejnymi &islicemi.

Na obr. 3 je znazorné&n pfi€ny fez seskupenim 100 M x N ovladanych zrcadel 101 tenkého filmu,
které se pouZivé u optickych projek&nich systémi, a které zahmuje spinaci (spojovaci) matrici
102, seskupeni 103 M x N parti (neni zndzornéno) podpiirnych prostfedkt 104 a dal3i seskupeni
105 M x N ovladacich struktur 106.

Jak je to znizornéno na obr. 3, zahrnuje kazda ovladaci struktura 106 odrazovou vrstvu 107,
kterd je zhotovena z materidlu odriZejiciho svétlo, napfiklad zhliniku (A1), déle elastickou
vrstvu 108 zhotovenou zizolaéniho materidlu, napfiklad z nitridu kfemiku (Si;N;) a elektro-
vychylujici vrstvu 109 zhotovenou z piezoelektrického materidlu, naptiklad ze slitiny olova,
hoi¢iku a niobi¢nanu (PMN).

Spinaci matrice 102 zahrnuje podkladovou vrstvu 110 s homim povrchem 111 a zhotovenou
zizolaniho materilu, napfiklad z oxidu hlinitého (ALO;). Spinaci matrice 102, narozdil od
aktivni matrice dfive uvedeného seskupeni M x N ovladanych zrcadel tenkého filmu sM x N
tranzistory, ma na hornim povrchu 111 prvni, druhou a tfeti linii vodivych obrazci 112, 113, 114
(obr. 4), kde prvni adruhd linie obrazci 112 all3 je pfipojena k vn&jdimu zdroji (neni
znézornén) a pouZiva se pro pfenos obrazového signilu a Fidicitho signalu, pFi¢emz tieti linie
vodivych obrazclt 114 se pouZiva pro vedeni obrazového signilu ke ka?dému ovladanému
zrcadlu 101.

Kazdy podpirny prostiedek 104, vyrobeny ze stejného materialu jako elektrovychylujici vrstva
109, je umistény na horni stran& druhé a tfeti linie vodivych obrazct 113 a 114.

Na obr. 5 je zndzornén podrobn&j3i pohled na ovladaci strukturu 106, vytvafejici seskupeni 100
z obr. 3. Kazda ovladaci struktura 106 zahrnuje prvni, druhy, stfedni, tfeti a &tvrty vystupek 115,
116,117, 118, 119, navzijem vidy oddélené mezerou 120.

KaZzda ovladaci struktura 106 dale zahrnuje péar ak&nich &lenii 121 a pér vstupnich ak&nich &lenii
122, jejichz ptitné fezy jsou znazornény na obr. 6 a 7, kde kazdy akni &len 121 a kazdy vstupni
akéni Clen 122 ma bliz3i a vzdalendjsi konec 123 a 124. Jak je to znazorn&no na obr. 6, kazdy
akeni €len 121 zahrnuje &ast odrazové vrstvy 107, &ast elastické vrstvy 108, elektrodovou
signdlovou vrstvu 125, &ast elektrovychylujici vrstvy 109 a predpétovou elektrodovou vrstvu
126, kde elektrodova signalova vrstva 125 je elektricky pfipojena ke tfeti linii vodivych obrazcii
114. Kazdy akéni ¢len 121 je prilehly svym bliz$im koncem 123 k podpiirnym prostredkiim 104.

Kromé toho, kaZdy vstupni ak&ni &len 122 (obr. 7) mé &4st odrazové vrstvy 107, &ast elastické
vrstvy 108, elektrodovou vrstvu 127 vstupniho signélu a &ast elektrovychylujici vrstvy 109 a &ast
piedp&tové elektrodové vrstvy 128, kde elektrodova vrstva 127 vstupniho signélu je elektricky
pfipojena k druhé linii vodivych obrazct 113. Tak jako v ptipadé akéniho &lenu 121, kazdy
vstupni akéni élen 122 pfiléha k podpirnému prostfedku 104 svym bliz3im koncem 123.

KaZdy vstupni akéni ¢len 122 dale zahmuje izolagni vrstvu 129, ktera je pfipojena ke spodni
&asti predp&tové elektrodové vrstvy 128, ato u jejiho vzdalengjsiho konce 124, dile zahmuje
kontaktni vrstvu 130 zhotovenou z elektricky vodivého materialu, napiiklad ze stiibra (Ag),
pfipojenou ke spodni ¢4sti izolaéni vrstvy 129. Izoladni vrstva 129 se pouziva k zabrané&ni vzniku
zkratu mezi pfedpétovou elektrodovou vrstvou 128 a kontaktni vrstvou 130.
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Vstupni elektrodova vrstva 128 v kazdém vstupnim akZnim &lenu 122 je elektricky pfipojena
k elektrodové predpétové vrstvé 126 v kazdém akénim &lenu 121, a proto pouzité predpéti je u
nich stejné.

Kazdy aké&ni &len 121 v ovladacich strukturach 106 je umistén bud’ to pod prvnim a &tvrtym
vystupkem 115, 119, jestlize je kaZdy vstupni akeni &len 122 umistén pod druhym a tfetim
vystupkem 116, 118, nebo pod druhym a tfetim vystupkem 116, 118, jestlize je kazdy vstupni
akéni €len 122 umistén pod prvnim a Etvrtym vystupkem 115, 119.

JestliZe je Fidici signal ve formé elektrického napéti pfiveden druhou linii vodivych obrazci 113
na &ast elektrovychylujici vrstvy 109, mezi elektrodovou vrstvu vstupniho signélu 127 a vstupni
predpétovou elektrodovou vrstvu 128 v kazdém vstupnim ak&nim ¢lenu 122, zpiisobi to
deformaci &asti elektrovychylujici vrstvy 109, jako vysledek vzniku elektrického pole z rozdilu
napéti mezi napétim fidiciho signalu a Grovni pfedpéti. Deformace &asti elektrovychylujici vrstvy
109 bude stiidavé vést ke vzniku vnitiniho namahani u hranice mezi &asti elektrovychylujici
vrstvy 109 a &asti elastické vrstvy 108. Jestlize je elektrovychylujici vrstva 109 zhotovena
ztenkého filmu pdlového piezoelektrického materialu, zpisobi to ohnuti vstupniho ak&niho
¢lenu 122, pri¢emz smér ohnuti zAvisi na polarité elektrického pole. Jestlize je napéti Fidiciho
signalu vétsi neZ droven predpéti, odpovidajici vstupni akéni Eleny 122 se ohnou Smérem dolu.
Naopak, jestlize je napéti Fidiciho signdlu mensi, odpovidajici vstupni ak&ni €leny 122 se ohnou
smérem nahoru.

Jestlize je &ast elektrovychylujici vrstyy 109 zhotovena ztenkého filmu nepélového
piezoelektrického materialu, zpisobi to ohnuti odpovidajiciho vstupniho akéniho €lenu 122
smérem doli. Ohnuti paru vstupnich akénich €lent 122 smérem doli mé za nasledek, Ze se
kontaktni vrstva 130 na kazdém vstupnim akénim &lenu 122 dostane do styku s prvni a tfeti linii
vodivych obrazci 112, 114, kde mezi nimi vytvofi elektricky mustek, ¢imZ se obrazovému
signdlu umoZni projit zprvni linie 112 do tfeti linie vodivych obrazci 114 aodtud do
elektrodové signalové vrstvy 125 v kazdém ak&nim ¢&lenu 121. Kazdy akéni €len 121, v kazdé
ovladaci predpétové elektrodové vrstvé 126, funguje na zakladé stejného principu jako ve
vstupnim ak&nim &lenu 122. Jakmile je na &ast elektrovychylujici vrstvy 109 pfiveden obrazovy
signal, a to mezi elektrodovou signélovou vrstvou 125 a pfedpétovou elektrodovou vrstvu 126,
v kazdé ak&nim &lenu 121 ma to za nasledek deformaci &asti elektrovychylujici vrstvy 109 v paru
akenich &lendi 121, coz naopak zplsobi, Ze stfedni &ast vystupku 117 umisténého mezi nimi
v odpovidajici ovladaci struktufe 106 se vychyli, ale ziistane v rovinné poloze, ¢imZz umozni, aby
se viechny stfedové &asti vystupkil 117 pouZily k odrazu svételnych paprski.

Seskupeni 100 M x N ovladanych zrcadel 101 tenkého filmu, podle tohoto vynélezu, vyuZiva par
vstupnich ak&nich &lend 122 v kazdé ovladaci struktufe 106 a spinaci matrici, zahrnujici prvni,
druhou a tieti linii vodivych obrazcii 112, 113, 114, &imZ se kazdému ovladanému zrcadlu 101
poskytuji Fidici a obrazové signaly, narozdil od dfive popsaného seskupeni 10 M x N ovladanych
zrcadel 11 tenkého filmu, u kterého se pouziva aktivni matrice zahrnujici seskupeni M x N
tranzistorl. -

Zatimco byl tento vynilez popsan v souvislosti s provedenimi, kterym se dava pfednost, je
mozné vyuZit i jiné modifikace a varianty, spadajici do rozsahu patentovych naroku.
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1. Seskupeni ovlddanych zrcadel tenkého filmu, pro optické projekéni systémy, zahrnuje
spinaci matrici (102), seskupeni (103) M x N pard podpiirnych prostfedki (104) a dalsi
seskupeni (105) M x N ovladacich struktur (106), kde spinaci matrice (102) obsahuje
podkladovou vrstvu (110) z izola¥niho materialu, kazdy par podplirnych prostfedki (104) je
zhotoven z izolagniho materialu a kde kazdéa ovlddaci struktura (106) obsahuje odrazovou vrstvu
(107), elastickou vrstvu (108) z izolagniho materialu a elektrovychylujici vrstvu (109) z piezo-
elektrického materidlu, vyzna&ujici se tim, Ze na hornim povrchu (111) podkladové
vrstvy (110) je vytvofena prvni, druha a tfeti linie vodivych obrazcti (112, 113, 114), pFidem2
prvni a druha linie vodivych obrazci (112, 113) jsou pro prenos obrazového signalu a Fidiciho
signélu pfipojeny k vn&jsimu zdroji a treti linie vodivych obrazcii (114) tvoti vedeni obrazového
signdlu ke kazdé ovladané struktute (106), kazdy podpiirny prostredek (104) je umistén na horni
strang druhé atfeti linie vodivych obrazct (113, 114), kadd ovladaci struktura (106) dale
obsahuje prvni, druhy, stfedni, tfeti a &tvrty vystupek (115, 116, 117, 118 a 119), vzajemng
oddélené mezerou (120), dale obsahuje par ak&nich &lend (121) a par vstupnich ak&nich &lend
(122) s bliz8im a vzdalengjsim koncem (123, 124), pfi¢emZ kazdy z akénich &lenti (121) a kazdy
ze vstupnich ak&nich ¢lenii (122) je pfilehly ke kazdému podpirnému prostfedku (104) svym
bliz8im koncem (123), kazdy ze vstupnich ak&nich &lenit (122) je dale opatieny izolani vrstvou
(129) pripevnénou k jeho spodni stran& u vzdalen&j$iho konce (124) akontaktni vrstvou
pfipevnénou ke spodni stran& izolagni vrstvy (129).

2. Seskupeni podle néroku 1, vyzna ujici se tim, 7e kazdy akeni ¢len (121)
zahrnuje &ast odrazové vrstvy (107), &ast pruzné vrstvy (108), elektrodovou signlovou vrstvu
(125) a &ast elektrovychylujici vrstvy (109) a pfedp&tovou elektrodovou vrstvu (126).

3. Seskupeni podle niroku 1, vyzna&ujici se tim, Ze elektrodova signalova vrstva
(125) v kazdém ak&nim &lenu (121) je elektricky spojena s tieti linii obrazca (114).

4. Seskupeni podle ndroku 1, vyzna&ujici se tim, Ze kazdy vstupni akéni &len (122)
zahrnuje ¢ast odrazové vrstvy (107), &ast pruzné vrstvy (108), elektrodovou vrstvu (127)
vstupniho signdlu, &ast elektrovychylujici vrstvy (109) a vstupni predp&fovou elektrodovou
vrstvu (128).

5. Seskupeni podle niroku 4, vyznalujici se tim, Ze elektrodova vrstva (127)
vstupniho signdlu v kazdém vstupnim ak&nim &lenu (122) je elektricky spojena s druhou linii
obrazct (113).

6. Seskupeni podle narokii 2 a4, vyzna€ujici se tim, Ze elektrodova vrstva (126)
v kazdém akénim &lenu (121) je elektricky spojena se vstupni predpétovou elektrodovou vrstvou
(128) v kazdém vstupnim ak&nim &lenu (122).

7. Seskupeni podle naroku 6, vyzna&ujici se tim, %e pfedpéfova elektrodova vrstva
(126) a vstupni pfedpétové elektrodovéa vrstva (128) v kazdém ak&nim &lenu (121) a kazdém
vstupnim akénim &lenu (122) jsou vrstvy o stejném napéti.

8.  Seskupeni podle ndroku 1, vyzna&ujici se tim, e kaxdy akéni &len (121) je
v paru umistény pod prvnim a &tvrtym vystupkem (115, 119), je-li kazdy vstupni ak&ni &len (122)
Vv péru umistény pod druhym a tfetim vystupkem (116, 118).
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9. Seskupeni podle naroku 1, vyznaéujici se tim, e kazdy akéni ¢len (121) je
v paru umistény pod druhym a tfetim vystupkem (116, 118), je-li kazdy vstupni akéni €len (122)
v péaru umistény pod prvnim a &tvrtym vystupkem (116, 119).

7 vykresit
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Obr. 2
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